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Frankfurt Iwlia, Dopo il successo delle prime due edizioni, il tero
appuntamento dal titolo “Uintegrazione delle tecnologie, valore aggiunte
per un'industria 4.0° si svalgera mercaledi 12 atobre 2016 presso |l Forum !
Guide Monzani di Modena, In cctasione del Forum sara inolire presentato. FORUMECCATRONICY

raggicrmamento delle studio “Mappaturz delle competenze meccatroniche "'F‘;'r':f;".‘;“"m:;"""'- NEWSLETTER
In ltaka” realizzare adal Prof. Glambatista Gruosso cel Politecnico di Milann:

una ricerca, svolla annualmenie dal 2015 nell'ares geografics in cui il Forum Meccatronics si svolge,
che ha obiettive di investigare |2 capacita di innovazione del comparto dellindustria meccatronica ¢
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